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深耕热管理行业，大客户订单环比大幅增长 
—思泉新材（301489.SZ）公司事件点评报告 
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基本数据 2024-11-18 

当前股价（元） 63.59 

总市值（亿元） 37 

总股本（百万股） 58 

流通股本（百万股） 34 

52 周价格范围（元） 35.57-92.98 

日均成交额（百万元） 194.31 

 

市场表现 

 

资料来源：Wind，华鑫证券研究 
   
相关研究  
1、《思泉新材（301489）：国内领

先的热管理材料供应商，有望受益

消费电子复苏》2023-11-08   

 思泉新材发布 2024 年三季度报告：2024 年前三季度公司实

现营业收入 4.25 亿元，同比增长 31.60%；实现归属于上市

公司股东的净利润 0.42 亿元，同比增长 10.92%；实现归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.40 亿元，同

比增长 8.01%。 
 

投资要点 

▌ 营业收入高速增长，盈利能力稳定增长 

2024 年前三季度公司实现营收  4.25 亿元，同比增长
31.60%；其中 Q3 实现营收 2.08 亿元，同比增长 62.05%，归
母净利润实现 0.19 亿元，同比增长 36.84%。由于公司紧跟
行业发展趋势、优化客户结构，公司业务范围不断拓展，增
加公司竞争力，前三季度营收实现增长，盈利能力保持稳
定。 

▌ 深耕热管理行业，消费电子回暖带来新一轮增长 

2024 年前三季度，全球消费电子市场需求持续回暖，根据
Canalys 的数据，全球智能手机出货量在 2024 年第三季度同
比增长 5%，达到 3.099 亿部，这是自 2021 年以来最强劲的
第三季度表现。公司热管理产品可广泛应用于手机、笔记本

电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子终端，是行业内
位数不多的能提供消费电子系统化散热的提供商。随着消费
电子的回暖，公司产品迎来新一轮需求，未来公司将进一步
提升市场分额、巩固和提升行业地位。 

▌ 新业务层出不穷，提升在北美大客户市场份额 

上市以来公司紧跟行业发展趋势、积极通过新设、收购兼并

等方式布局了散热风扇、液态硅胶、电子玻璃、汽车类胶粘
剂等多项新产品，通过业务布局和产品规划，公司“热管理
材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略及大客户战略取
得了初步成效，多项新业务已形成批量销售且订单充足，同
时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户认证阶段。此
外，2024 年三季度北美大客户订单环比大幅增长，目前该大
客户订单充足，预计 2024年将进一步提升该客户的份额。 

▌ 盈利预测 

预测公司 2024-2026 年收入分别为 5.80、7.79、10.86 亿
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元，EPS 分别为 1.32、1.87、2.63 元，当前股价对应 PE 分
别为 48、34、24 倍。随着下游消费电子的回暖以及公司新产
品的不断开拓和导入，公司将受益实现营收和利润的持续提
升，维持“增持”投资评级。 

 

▌ 风险提示 

宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧
的风险，下游需求不及预期的风险。 

  
预测指标 2023A 2024E 2025E 2026E 

主营收入（百万元） 434 580 779 1,086 

增长率（%） 2.7% 33.5% 34.5% 39.4% 

归母净利润（百万元） 55 76 108 152 

增长率（%） -6.5% 39.9% 41.2% 41.0% 

摊薄每股收益（元） 0.95 1.32 1.87 2.63 

ROE（%） 5.4% 7.2% 9.4% 12.1% 
 

资料来源：Wind，华鑫证券研究 
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公司盈利预测（百万元） 
 
资产负债表 2023A 2024E 2025E 2026E 

流动资产: 

现金及现金等价物 438 466 515 588 

应收款 178 238 320 432 

存货 104 137 183 248 

其他流动资产 81 91 105 126 

流动资产合计 801 931 1,123 1,393 

非流动资产: 

金融类资产 50 50 50 50 

固定资产 119 236 245 219 

在建工程 235 94 38 15 

无形资产 18 17 16 15 

长期股权投资 0 0 0 0 

其他非流动资产 27 27 27 27 

非流动资产合计 398 373 325 275 

资产总计 1,198 1,304 1,448 1,668 

流动负债: 

短期借款 0 0 0 0 

应付账款、票据 154 203 266 372 

其他流动负债 28 28 28 28 

流动负债合计 182 231 294 401 

非流动负债: 

长期借款 0 0 0 0 

其他非流动负债 13 13 13 13 

非流动负债合计 13 13 13 13 

负债合计 195 244 307 413 

所有者权益 

股本 58 58 58 58 

股东权益 1,003 1,060 1,141 1,255 

负债和所有者权益 1,198 1,304 1,448 1,668 
 
  
现金流量表 2023A 2024E 2025E 2026E 

净利润 55 76 108 152 

少数股东权益 0 0 0 0 

折旧摊销 18 25 48 50 

公允价值变动 0 0 0 0 

营运资金变动 47 -54 -79 -91 

经营活动现金净流量 120 47 77 110 

投资活动现金净流量 -172 24 47 49 

筹资活动现金净流量 80 -19 -27 -38 

现金流量净额 28 52 97 121  

 
 
利润表 2023A 2024E 2025E 2026E 

营业收入 434 580 779 1,086 

营业成本 325 433 579 806 

营业税金及附加 1 2 2 2 

销售费用 11 14 19 24 

管理费用 15 19 25 34 

财务费用 -5 -13 -14 -16 

研发费用 23 31 41 56 

费用合计 44 52 70 98 

资产减值损失 -2 -2 -2 -2 

公允价值变动 0 0 0 0 

投资收益 0 0 0 0 

营业利润 62 90 126 178 

加:营业外收入 0 0 1 1 

减:营业外支出 0 0 0 0 

利润总额 62 90 127 179 

所得税费用 7 13 19 27 

净利润 55 76 108 152 

少数股东损益 0 0 0 0 

归母净利润 55 76 108 152  
  
主要财务指标 2023A 2024E 2025E 2026E 

成长性 

营业收入增长率 2.7% 33.5% 34.5% 39.4% 

归母净利润增长率 -6.5% 39.9% 41.2% 41.0% 

盈利能力 

毛利率 25.1% 25.3% 25.7% 25.8% 

四项费用/营收 10.1% 9.0% 8.9% 9.0% 

净利率 12.6% 13.2% 13.8% 14.0% 

ROE 5.4% 7.2% 9.4% 12.1% 

偿债能力 

资产负债率 16.3% 18.7% 21.2% 24.8% 

营运能力 

总资产周转率 0.4 0.4 0.5 0.7 

应收账款周转率 2.4 2.4 2.4 2.5 

存货周转率 3.1 3.2 3.2 3.3 

每股数据(元/股) 

EPS 0.95 1.32 1.87 2.63 

P/E 67.2 48.1 34.0 24.2 

P/S 8.4 6.3 4.7 3.4 

P/B 3.7 3.5 3.2 2.9  
资料来源：Wind、华鑫证券研究 
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▌ 电子通信组介绍 
 
毛正：复旦大学材料学硕士，三年美国半导体上市公司工作经验，曾参与全球

领先半导体厂商先进制程项目，五年商品证券投研经验，2018-2020 年就职于

国元证券研究所担任电子行业分析师，内核组科技行业专家；2020-2021 年就

职于新时代证券研究所担任电子行业首席分析师，iFind 2020 行业最具人气分

析师，东方财富 2021 最佳分析师第二名；东方财富 2022 最佳新锐分析师；

2021年加入华鑫证券研究所担任电子行业首席分析师。 

高永豪：复旦大学物理学博士，曾先后就职于华为技术有限公司，东方财富证

券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。 

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年

加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等

领域研究。 

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所

通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、算力硬件等领域研

究。 

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023 年加入华

鑫证券研究所，研究方向为功率半导体、先进封装。 
 
 

▌ 证券分析师承诺 

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为

证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确

地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推

荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 

 

▌ 证券投资评级说明 

股票投资评级说明： 

 投资建议 预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅 

1 买入 > 20% 

2 增持 10% — 20% 

3 中性 -10% — 10% 

4 卖出 < -10% 

行业投资评级说明： 

 投资建议 行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅 

1 推荐 > 10% 

2 中性 -10% — 10% 

3 回避 < -10% 
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以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数

的涨跌幅为标准。 

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场

以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基

准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。 

 

▌ 免责条款 

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券

投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公

司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准

确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容

客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询

价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务

状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对

本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状

况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意

见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不

承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行

的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾

问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。 

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调

整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可

能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将

此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得

以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫

证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华

鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告

的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报

告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留

随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫

证券研究报告。 
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